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La presente invencidén se refiere a un adhesivo de fu=
sién.

Hasta ahora se aplicaban los adhesivos sensibles a la
péesién a partir de una solucidén o de una dispersidn en un disolvente
orginicoc sobre un soporte adecuado.

En los filtimos tiempos se ha reconocido que en la ob~
tencidn de adhesivos de fusidn, por razones de la higiene ambiental,
se puede préscindir de algunos disolventes. En especial fueron los da-
fios a la salud, que se presentan el elaborar adhesivos disueltos o dis-
persos en disclventes orgénicos, y el peligro de inflamacibn, razones
guficientes para proceder a la aplicacidn de los #dhesivos a partir
de su fusiéh. Como el material soporte frecuentemente estad fabricado
a base de material sintético se presenta, por la carga electroestitica

el peligro de chispas, por lo cual los disolventes orginicos se pueden

\inflamar facilmente. ) ——

Otra desventaja de los adhesivos que contienen disol-
ventes en su aplicacidn sobre los soportes consiste en que la velocis.
dad de aplicacidn estd restringida.

Por esta razdn se ha pasado 2n los (ltimos tiempos
a prescindir de disolventes y a trabajar a temperaturas mis altas en
la zona dé fusidn de los polimeros. Aqui se presentan sin embargo,
una serie de problemas gue seglin la finalidad de empleo se han de
aceptar, o bién que en parte ya han sido resueltos.

En la mayoria-.de los casos es la.reducida estabili-
dad a la oxidacidén y a la temperatuyra de las mezclas de adhesivo lo
que causa dificultades debido a que en la preparacidn de los adhesivoes
de fusidn se trabaja con temperaturas relativamente altas, Especial-
mente el proceso de mastificacidn y la misma aplicacidén exigen tempe-

raturas que estén por encima de los 100%C. Para la aplicacidon de los

adhesivos de fusidn se ha de disponer de dispositivos de aplicacién



10

15

20

as

50

adecuadog y, sin embargo, la viscosidad de la fusidn del adhesivo de
fusidén no debe ser demasiado alta, ya que en caso contrario no se pue-
den vencer las dificultades que se presentan.

Para reducir la viscosidad de la fusidn a valores que
faciliten la aplicacidén se ha seleccionado en la mayoria de los casos |
un grado de polimerizacidén bajo y se ha agregado una mayor proporcién
de plastificantes. De esta manera se reduce sin embargo la estabili=-
dad del'adhdéivq de fusidn que el adhesivo de fusidn ya no podr{ia so-
portar solicitudes mas fuertes.

Por lo tanto, los adhesivos de fusidn solo se podian
emplear para determinados fines de aplicacién, asi, para pegar objetos
que no han de soportar una solicitud continuna.

Se ha intentado la obtencidn de adhesivos de fusidn
a base de copolimeros de bloque de estireno y butadieno 6 de estireno
e isopreno con aditivos de colofonio modificado o sin modificar, o de
ésteres de colefonia, resinas de cumaron-indeno,Aresinas de politerpe~
no, resinas de dien-olefin-hidrocarburos alifiticos, resinas de poli=-
estireno, copolimeros de etileno y acetato de vinilo o polipropileno.

Segln otras proposiciones los adhesivos de fusidn se
componian de copolimeros de ésteres de vinilo con aditivos de ceras.

El problema de estos adhesivos de fusidn es sin em=
bargo que su estabilidad continua es demasiado reducida.

Los deficientes valores de cohesién en los adhesivos
de fusidn originan estabilidades continuas bajo una carga de 1,5 kg a
25°%C y un ancho de cinta de 1 cm de solo pocos minutos.

Los adhesivos de fusién a base de”;opolfmeros de eti
leno-acetato, de vinilo e hidrocarburos clorados solo se pueden emplear
en general en una forma muy limitada, asi se utilizan especialmente pa+t

ra el tendido de alfombras para hacer antideslizantes sus lados infew

riores.
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Tampoco han dado resultado .los ensayos efectuados con
adhesivos de fusidén a baze de caucho.

Hasta ahora no era posible extender ei terreno de
aplicacidn de los adhesivos de fusidn también a aquellos terrenos don-
de se presentan solicitudes continuas, por ejemplo, en la industria
de embalajes. Existe un destacado hueco en el mercado para las cintas
de embalaje;

Dentro del marco de la presente invencidn se ha apre~
ciado que para lograﬁf una mejora de la estabilidad continua y del
flujo en frio en necesario transformar la estructurahtermopléatica
de un polimeroc en parte en una estructura duropldstica.

Segin la presente invencidn se ha podido crear un ade-
hesivo de fusidn cuya estabilidad continua se pudo elevar muy por en-
cima de los valores que se presentan en los adhesivos de fusidén usuva-
les. El adhesivo de fusidn de la presente invencidn se compone de un
copolimero de fenoles y/o terfenoles con uno o varios de los polimeros
del grupo de los polimeros de butadieno-estireno, isopreno, caucho
natural, caucho c¢clorobutilico y polimero de etileno-propileno.

La proporcidn del componente fenol o bien terfenol en
el copélimero puede ascender hasta un 6 % en peso, preferentemente
a un 0,0) hasta 3 % en peso.

Segiin la presente invencidn pueden estar los copoli-
meros también mezclados con polimeros transversalmente reticulados del
grupo de los polimeros de butadieno-estireno, isopreno, caucho natu-
ral, caucho clorobutilico y polimero de etilende~propileno.

El componente fendlico o bien terfendlico tiene en
la presente invencidén un papel muy esencial. Por la copolimerizacién
se eleva el grado de reticulacidén. De esta manera se mejora la estabi~-

lidad contjnua. Si se selecciona un copolimero com terfenoles se aumen;

tasdemids la pegajosidad del adhesivo de fusidn.
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Esencial para la presente invencidén son aqui los dos
co-reactantes, el componente fendlico o bien terfenilico, y& que por
una parte suministran un grado de reticulacibén suficiente de los poli-
meros mencionados y, por otra parte, evitan un endurecmiento demasiado
grande, lo que coﬁducir{a a unabérdida,de las propiedades de pegajosi-
dad del adhesivo de fusion.

Segfin la presente invencidn consiste una ulterior po-
sibilidad de variacidn en que se pueden preparar copolimeros con po-
limeros transversalmente reticulados. Si se agregan’;olimeros transver
salmente reticulados con bajo grado de reticulacidn, se elevan las pro=
piedades de adhesidn del adhesivo de fusidn. Por otra parte, con mayor
grado de reticulacidn se logra una mejora adicidnal de estabilidad
continua. |

Los édhesivoé de fusién de la presente invencidn son
especialmente adecuados para cintas adhesivas en las cuales se han de
cumplir determinados criterios respecto a sus propiedades, Por una par
te se exige que las cintas adhesivas se adhieran sobre la base, por
otra parte deberdn ser las fuerzas de cohesién del adhesivo suficien-
tes para queé al retirar la cinta adhesiva no queden residuos. En tercer
lugar es necesario que las fuerzas de adhesidn del adhesivo con res-
pecto al soporte sean mayores que con respecto a la superficie de base}

Solo dentro del margen de la presente invencién se pu
do crear un adhesiyo adecuado que corresponda a todas estas exigen-
cias,

Las propiedades del adhesivo se pueden variar dentro
de limites tambi&n por el procedimiento de aplicacidn,

Se han descubierto algunos procedimientos adecuados
que ha continuacidn se describen brevemente.

Segln una forma de ejecucidén se homogenizan uno o va-

rios polimeros del grupo de los polimeros de butadienoeestireno, iso=-



10

15

20

25

30

preno; caucho natural, caucho clorobutilico y polimeros de etileno-proT
pileno a una temperatura de 130°C hasta 160°C, preferentemente por
amasamiento. Se agrega el componente fendlico o terfenéiico, con lo que
ge inicia la copolimerizacidén. El copolimero se aplica avcontinuacién
gobre el soporte.

Dentro del margen de la presente invencidén es posible
agregar bien durante el proceso de homogenizacidén o bie; a continuacibn
el componenkz fendlico o terfendlico.

También es posible efectuar la adicidén del componente
fendlico o terfenélico & una temperatura que es inferior a la tempera-
tura de copolimerizacidn y calentar a continuacidn la mezcla a tempe=-
ratura de copélimerizacidn.

Segin ia presente invencidn se puede proceder en el
recubrimiento de las cintas adhesivas también aplicandolprimeramente
el componenté fendlico o bien terfenblico sobre el soporte, y recubrien-
do a continuacidn con el polimero, inicidndose entonces la copbiimeri-
zacidn directamente sobre el soporte.

Otra posibilidad consiste en aplicar primezamente el
comfonente fendlico o bien terfendlico sobre el dorso del soporte
recubriendo entonces con el polimero. En este caso se presenta la poli
merizacidén solo al enrollar la cinta adhesiva, Este procedimiento,
sin embargo, sslo ge puede aplicar cuando el componente fendlico o
bien terfendlico difunde en el adhesivo o puede sublimar.

Para la aplicacidn son adecuados los procedimientos
de flexo-presidn, procedimiento de rasqueta magnética, procedimiento
de impresién por tamiz magnético y el procedimiento de impresidn off-
set.

Esencial para la presente invencidn es también que el

componente fendlico o bien terfendlico se puede agregar tanto en estadg

fundido como también en estado disuelto o bien como dispersidn. En am=
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bos Gltimos casos son adecuados disolventes orginicos, especialmente

aceites minerales.

Segin otra variante de la presente invenéién se aplicsg
primeramente el o los polimeros sobre el soperte y a continacidn ée
aplica encima el componente fendlico o bién terfendlico. También en es-
te caso se produce la copolimerizacidén directamsnte sobre la cinta
soporte.
En la tabla a continuacidn ze indican algunos ejemploJ
de componentes fendlicos o bien terfendlicos, asi como sus caracteris-
ticas.

Resina fendlica modificada con colofonio

Caracteristicas: Punto de fusidn 125 = 135°

Indice de color (indice de c¢lor de iodo) 35
Indice de acidexz 15 = 20

Viscgsidad (al 50 % en tolueno)
a 20C . 70 - 130 cP

Cresol~resol termicamente endurecible:

Caracteristicas: Punto de fusidnm : 55 - 60°¢C
Viscosidad(al 40 % en etil-
glicol) a 20°C 80 - 110 cP
Resina alqiifenélica fuertemente ractiva basicamente
Caracteristicas; Punto de fusidm , 65 - 75%
Indice de color
(Indice de color de iodo) 250
Indice de acidez _ practicamente neutrd

Viscosidad (a% 50 % en
tolueno) a 20°C 50 - 90 ¢P

Resina alquilfendlica basicamente reactiva
Caracteristicas: Punto de fusidn 60 - 75°C

Indice de color
(Indice de color de iodo) 10

Indice de acidesz practicamente neutro
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Viscosidad (al 50 % en
tolueno) .a 20°C L0 - 50 ¢P

Resina alquilfendlica basicamente reactiva
Caracteristicas: Punto de fusibdn 50 - 70%

Indice de color
(Indice de color de iodo) 10

Indice de &cidez practicamente neutro

Viscosidad (al 50 % en
tolueno) a 20°C 25 - 40 ¢P

Reszina alquilfendlica debilmente reactiva basicamente
Caracteristicas: Punto de fusién 50 - 6 0%

. - = -» 1Indice de color
(Indice de color de iodo) 10

Indice de Acidexz - pricticamente neutro

Viscosidad (al 50 % en
tolueno) a 20°C 15 ~ 30 eP

Con copolimeros de los compuestos fendlicos o bien
terfendlicos mencionados en la tabla se'pueden legrar estabilidades
continuas que se encuentran muy por encima de los 10 minutos.

" Como materiales de sopcrte son adecnados, dentro del
margen de la presentﬂinvencién tanto las liminas de material sintético
a base de polipropileno, polietileno, CPV, como también celofan, papel|
tejidos textiles y similares.

Eg caso necesario se pueden dotég_ios soportes de pre
paraciones AOrsales repeledoras del adhesivo, siendo también posible
segln una de las variantes de la presente invencidn agregar el comﬁo-

nente- fendlico o terffendl co a la preparacién del dorso.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento,
asi como la forma de realizarlo en la préctica, debe hacerse constar
que las disposiciones anterioremente indicadas son susceptibles de

modificaciones de detalle en ¢uanto no alteren su principio. fundamen~

tal.
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Reivindicaciones

l.- Procedimiento para la aplicacidn de adhesivos de
fusidn sobre un soporte, caracterizado porque uno o varios polimeros
del grupo de los polimeros de butadieno-estireno, isopreno, caucho na-.
tural, caucho clorobutilico y polimeros de etilemow-propileno se homo-
genizan a una temperatura de 130°C a 160°C. preferentemente por amasa-
miento, y se agrega un componente de- fenol o bien de ferfenol, con lo
cual se inicia la polimerizacidén, y este copolfmero se aplica sobre .el
soporte.

24~ Procedimiento segln la reivindicacidén 1, carac-
terizado porque la proporcidén del componente fenol o bien terfenol
en el copolimero asciende hasta a un 6 ¥ en peso, preferentemente a un

0,01 hasta 3 % en pesor

3.~ Procedimiento seglin las reivindicaciones 1 & 2,
caracterizado porque el copolimero se mezcla com polimeros reticula=
dos, preferentemente transversalmente reticulados, del grupo polimero
de butadieno-estireno, isopremo, caucho natural, caucho clorobutilico,

y polimero de etilenb-propilenos

4,- Procedimiento seglin la reivindicacidén 3, caracte-
rizado porque la reticulacidén se forma por puentes de oxigeno, azufre,

nitrbégeno, firea, uretano o metileno entre las cadenas de polimero.

</// . S5~ Procedimiento segfin la reivindicacidn 1, carac-
terizado porque el componente fenol o bien terfenol se agrega al poli-

mero durante el proceso de homogenizacion.
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6.~ Procedimiento segiin la reivindicacién 1, caracte-
rizado porque el polimero se desvia después del proceso de homogeniza-
cidén a través de un tubo de desviacidn donde se efectda la adicidn

del componente fenol & bien terfendlico.

7.= Procedimiento segin la reivindicacién 6, caracte~
rizade porque el polimero se enfria en el tubo de desviacidn a una
temperatura por debajo de la temperatura de copolimerizacidn, a con=
tinuacidn se agrega en componerte fendlico o bien terfendlico y des=-

pués se calienta.a la temperatura de copolimerizacién.

8.= Procedimiento segin una o varias de las reivindi-
caciones anteriores caracterizado porque sibre el soporte se aplica
el componente fendlico o terfenolico y a continuacidén uno o varios po=-
liméros del grupo de los polimeros de butadieno-estireno, isopreno,
caucho natural, caucho clorobutilico y pélimeros de etileno-propileno,

inicidndose la copolimerizacién djrectamente sobre el soporte.

9.~ Procedimiento segin la reivindicacién 8, caracte-
rizado porque el componente fendlico o bien terfendlico se aplica sobre

el dorso del soporte.

10.~ Procedimiento segin una o varias de las reivindi
caciones anteriores, caracterizado porque uno o varios polimeros del
grupo de los polimeros de butadieno-estireno, isopreno, caucho natural,
caucho clorobutilico y polimero de etileno-propileno se aplican sobre
el soporte, a contfnuacidn se aplica el componente fendlice o bien 7
terfenglico, iniciandose entonces la copolimerizacidn directamente sobre

el soporte
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1l,~ Procedimiento segin una o varias de las reivindiq
caciones anteriores, caracterizado porque se prepara una solucidn o
dispersién del componente fendlico o bien terfenbélico en un disolven-
te orginico, preferentemente en aceite mineral, y a continuacién se

agrega el polimero.

12,~ Procedimiento segiin una o varias de las reivin-
dicaciones anteriores, caracterizado porque el componente fendlico o

bien terfendlico se agrega en estado fundido al polfmero.

13.~ Procedimiento para la aplicacidn de adhesivos de
fusién sobre un soporte, tal y como queda sustancialmente descrito en

la presente Memoria.

Esta Memoria consta de 1l hojas escritas a mAquina

por una sola cara.

Mgdrid, 2160, 1577

KORES HOLDING ZUG AG

» WONEZ AG

b Fh/ma{iz—.]._Suuru,
LA/




	Bibliographic data
	Description
	Claims



